
TATSUMI - TECHNISCHE DATEN
Gewicht

Maße (BxHxT) 102 x 146 x 83 mm (mit Lüfter) 

92 x 92 x 25 mm 

Geräuschpegel 7.2～31.07 dBA

 6.70～55.55 CFM

Intel LGA775/1150/1155/1156/1366/2011
AMD Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2Kompatibilität  

Paket Gewicht 780 g

Paketmaße 117 x 107.20 x 195 mm 

Karton Info 20 Stk. / 14 kg             
L x T x H 66 x 34 x 37 cm 

Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support
Tel:  +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax:  +49 (0) 40 822 459 88 - 99
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com

Artikel Nummer SCTTM-1000B

EAN  4571225054841
UPC 894092005223

Tatsumi Produktspezi�kationen

Lüftermaße (BxHxT)

452 g (mit Lüfter)

Lüfterdrehzahl

Luftdurchsatz 

M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-through Structure)

H.P.M.S.  (Hyper Precision Mounting System)

Der neue Tatsumi nutzt die bewährte M.A.P.S.-
Lamellenstruktur, welche schon beim Mugen 3
hervorragende Leistung aufzeigen konnte. Dank 
der optimierten Kühllamellenanordnung wird
der Luftdurchfluss innerhalb des Lamellenblocks
für eine verbesserte Kühlleistung gesteigert.

Die Montage des Tatsumi erfolgt durch das neue 
Hyper Precision Mounting System. Dieses System 
ermöglicht einen benutzerfreundlichen Einbau des 
Kühlkörpers auf dem Motherboard. Die Montage 
des Kühlers benötigt nun weniger Arbeitsschritte 
und Zeit.

  
92 PWM Lüfter

Der mitgelieferte 92 PWM Lüfter wird über die PWM 
Funktion des Mainboards automatisch geregelt und 
passt die Drehzahl abhängig von der Temperatur des 
Prozessors an. Auch beim Tatsumi ist die Möglichkeit 
gegeben, einen weiteren Lüfter zu verbauen, um die 
Effektivität des bewährten Push-Pull Prinzips zu nutzen. 
Ein zusätzliches Set Halteklammern muß separat 
erworben werden.
  

TATSUMI - ZUBEHÖR
2x Metallbefestigungsklemme (Intel), 2x Metallbefestigungs-
klemme (AMD), 1x Montageschiene, 4x Schrauben für Halterungs-
klemmen, 8x Schrauben für Mainboardbefestigung, 2x Schrauben 
zur Montage, 1x Abstandshalter (Sockel 775), 4x Unterlegscheiben, 
1x Schraubenschlüssel, 2x Lüfterklemmen, Backplate,Wärme-
leitpaste, Einbauanleitung

IntelAMD

Intel LGA

1150
Ready!!
1150 300 (±200 upm)～2500（±10％）upm


